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Modut Peltiera 2TM-127-31-5.0 MS
30,0x30,0x11,7 mm

Dwustopniowy modut Peltiera o wymiarach 30,0x30,0x11,7 mm
przeznaczony jest do pracy cyklicznej. Zastosowanie ceramiki alundowej z
metalizacjg wolframowag oraz barier antydyfuzyjnych na powierzchniach
czotowych termopar TeBi zapewnia duzg wytrzymato$¢ mechaniczng oraz
dtugi czas zycia modutow.

Dane techniczne

Imax (A) -5,0

Umax (V) -15,5

Pmax (W) -17,0

ATmax (°C) -95,0

Opornos¢ wewnetrzna (Q) - 2,1£10%

Wymiary - gérna oktadka 30,0x30,0 (+ 0,3 mm)
- dolna oktadka 30,0x30,0 (+ 0,3 mm)
- grubos¢ 11,7 mm (+ 0,3 mm)
- ptaskoréwnolegtosé < 0,02 mm

Temperatura pracy (°C) - —60 + +150
Temperatura topnienia spoiwa SnPb (°C) - 183
Ceramika - 96% Al20s3

llos¢ termopar w drugim stopniu - 127

llos¢ termopar w pierwszym stopniu - 31

Opcje wykonania - MXX

M. - moduty o podwyzszonej wytrzymatosci mechaniczne;j
przeznaczone do pracy cyklicznej

S - moduty uszczelniane na obwodzie silikonem

SS - moduty uszczelniane silikonem o tolerancji grubosci zawezonej
do 0,02mm

C - moduty pokryte wewnatrz lakierem

X - moduty uszczelnione zywicg epoksydowg

H - wersja wysokotemperaturowa. Temperatura pracy do 200 °C.

Zalecenia instalacyjne

Zasilanie - prgdem statym. Dopuszczalny poziom pulsacji
10% (K=0,1)
- uzycie zasilacza impulsowego z krotkimi impulsami pradu
przewyzszajgcymi Imax nie ma negatywnego wptywu na "czas
zycia" modutdw.



Mocowanie modutéw Peltiera
1) pokry¢ cienkg warstwg pasty termoprzewodzacej np. Electrolube HTC

"goracq" oktadke modutu. Usung¢ nadmiar pasty.

2) Pokry¢ cienkg warstwg pasty termoprzewodzacej np. Electrolube HTC
zimng oktadke modutu. Usung¢ nadmiar pasty.

3) Aby osiggng¢ minimalng rezystancje termiczng pasty termoprzewodzacej
zaleca sie site docisku ok. 15 kg/cm?

4) Zalecany sposob montazu termomodutu przedstawiono ponize;j
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